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摘要(译)

本实用新型公开了一种免疫芯片反应孵育装置，包括孵育台、埋设于所
述孵育台底部的加热片及温度探头、设置于所述孵育台一端的驱动装
置，以及与所述驱动装置的驱动轴相连接的孵育盖，所述孵育盖沿所述
孵育台长度方向往返滑动设置。以此结构设计，能够给待孵育的芯片提
供稳定可靠的孵育空间，进而加速芯片孵育效率，此外通过驱动装置的
设置，能够自动驱动孵育盖自动开合，省时省力。
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